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(57) Abstract: The invention concerns a method for making (1) thin layers (5) containing microcomponents (6) using a substrate.
e Said method comprises in particular, for each layer (5), the following steps: a) local implantation of at least a gaseous species in
€ said substrate (1) perpendicular to a plurality of implantation zones defined on the surface of the substrate (1), avoiding, by adequate
& selection of the depth and the shape of said implantation zones, degradation of said surface of the substrate (1) during the step b);
¢#; b) producing microcomponents (6) in the surface layer (5) of the substrate (1) delimited by the implanting depth; and c) separating
& the substrate (1) in two parts, one part containing the surface layer (5) including said microcomponents (6), and the other the rest of
O the substrate (1). The invention is useful for producing microcomponents to be integrated on supports different from those used for

their manufacture.
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(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de fabrication, au moyen d’un substrat (1), de couches minces (5) conte-
nant des microcomposants (6). Ce procédé comprend notamment, pour chaque couche (5), les étapes suivantes; 1’implantation
localisée d’au moins une espece gazeuse dans ledit substrat (1) au droit d’une pluralité de zones d’implantation définies a la surface
du substrat (1), en évitant, par un choix adéquat de la profondeur d’implantation et de la géométrie desdites zones d’implantation,
une dégradation de cette surface du substrat (1) lors de I’étape b); la réalisation de microcomposants (6) dans la couche superficielle
(5) du substrat (1) délimitée par la profondeur d’implantation, et; la séparation en deux parties du substrat (1), une partie contenant
ladite couche superficielle (5) contenant lesdits microcomposants (6), et I’autre le reste du substrat (1). Application a la réalisation
de microcomposants devant étre intégrés sur des supports différents de ceux permettant leur fabrication.



